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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月12日(2017.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスタイル材料から成り、テキスタイル回路またはその一部の支持部として機能する
、少なくとも１つのテキスタイル基板を備え、前記テキスタイル基板は、さらに、テキス
タイル導電性層およびテキスタイル分離層の少なくとも１部分を含み、
　テキスタイル導電性層の少なくとも１部分において、テキスタイル回路またはその一部
の配線を規定し、テキスタイルマザーボードを形成するテキスタイル回路のための伝達プ
ラットフォームとして機能する、少なくとも１つの導電性ルーティングを更に備え、
　前記テキスタイル基板に組み込まれ、前記導電性ルーティングに取り付けられた、少な
くとも１つのテキスタイル要素を更に備え、前記テキスタイル要素は、前記テキスタイル
マザーボードの周辺要素を形成し、または別のテキスタイルマザーボードに使用可能な周
辺要素もしくは周辺要素の一部を形成し、
　前記導電性ルーティングに取り付けられ、少なくともテキスタイルを適合する手段から
成り、少なくとも１つのテキスタイル、電気または光の周辺要素への接続および切断を可
能にし、少なくとも１つの、テクスタイルを適合する補完手段を示し、前記テキスタイル
マザーボードで使用可能な周辺要素の交換を可能にする、少なくとも１つの相互接続端子
を更に備え、
　前記少なくとも１つの導電性ルーティングは、テキスタイル垂直相互接続アクセス（Ｖ
ＩＡ）の手段によって、少なくとも１つのテキスタイル基板における導電層の別の部分に
配置された別の導電性ルーティングに取り付けられ、
　監視、通知および、衣服を装着したユーザのパラメータを制御するよう構成され、前記
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テキスタイルマザーボードを組み込んでいることを特徴とするテキスタイルマザーボード
。
【請求項２】
　前記テキスタイルマザーボードは、少なくとも２つの前記基板と、それぞれの前記基板
において少なくとも１つの前記導電性ルーティングとで形成されており、前記導電性ルー
ティングの間の接続は前記テキスタイル垂直相互接続アクセス（ＶＩＡ）の手段によって
達成されることを特徴とする請求項１に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項３】
　前記テキスタイル垂直相互接続アクセス（ＶＩＡ）は、タグＶＩＡ、シーケンシャルＶ
ＩＡ、スルーＶＩＡ、写真によって定義されたＶＩＡ、深さ制御されたＶＩＡ、埋め込み
ＶＩＡ、それらに似通った構成のＶＩＡ、またはそれらを組み合わせたＶＩＡから選択さ
れ得ることを特徴とする請求項１または２に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項４】
　前記基板または導電層の部分は、少なくとも１つの分離層によって分離されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項５】
　前記分離層は、基板層と同様に機能することができることを特徴とする請求項４に記載
のテキスタイルマザーボード。
【請求項６】
　少なくとも１つのテキスタイル、電気または光周辺要素のうちの１つは、中央処理ユニ
ット（ＣＰＵ）を含むことを特徴とする請求項１に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項７】
　前記中央処理ユニット（ＣＰＵ）は、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサまた
は同等の要素を備えることを特徴とする請求項６に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項８】
　少なくとも１つの導電性ルーティングは、電気導体テキスタイル、光ファイバを組み込
んだテキスタイル構造の形態または導波路を組み込んだテキスタイル構造の形態で構成さ
れることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項９】
　前記電気導体テキスタイルは、前記基板層を形成する前記テキスタイル内部にある織り
交ぜたルーティングにより構成されることを特徴とする請求項８に記載のテキスタイルマ
ザーボード。
【請求項１０】
　前記電気導体テキスタイルは、複数の層で構成され、導電性ルーティングを画定し、分
離層によって分離された単一の平面内で隣接して配置され、または分離層と交互に重ねて
配置されることを特徴とする請求項８に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項１１】
　前記相互接続端子は、種々の異なる変数の監視、情報伝達、信号化または同様の要素の
操作を制御するために、前記中央処理ユニット、前記周辺要素を交換可能に構成されるこ
とを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項１２】
　前記相互接続端子は、スナップ、ホック、留め穴、ホックおよびループシステムまたは
前記導電性ルーティングに取り付けられた同様の要素で構成されていることを特徴とする
請求項１１に記載のテキスタイルマザーボード。
【請求項１３】
　テキスタイル材料から成り、テキスタイル回路またはその一部の支持部として機能する
、少なくとも１つのテキスタイル基板を備え、前記テキスタイル基板は、さらに、テキス
タイル導電性層およびテキスタイル分離層の少なくとも１部分を含み、
　テキスタイル導電性層の少なくとも１部分において、テキスタイル回路またはその一部
の配線を規定し、テキスタイル周辺要素を形成するテキスタイル回路のための伝達プラッ
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トフォームとして機能する、少なくとも１つの導電性ルーティングを更に備え、
　前記テキスタイル基板に組み込まれ、前記導電性ルーティングに取り付けられた、少な
くとも１つのテキスタイル要素を更に備え、前記テキスタイル要素は、テキスタイルマザ
ーボードで使用可能な周辺要素の一部として機能し、
　前記導電性ルーティングに取り付けられ、少なくともテキスタイルを適合する手段から
成り、テキスタイルマザーボードと周辺要素との間での接続および切断を可能にし、テク
スタイルを適合する補完手段を示す、少なくとも１つの相互接続端子を更に備え、
　前記少なくとも１つの導電性ルーティングは、テキスタイル垂直相互接続アクセス（Ｖ
ＩＡ）の手段によって、少なくとも１つのテキスタイル基板における導電層の別の部分に
配置された別の導電性ルーティングに取り付けられることを特徴とするテキスタイル周辺
要素。
【請求項１４】
　前記テキスタイルマザーボードは、少なくとも２つの前記基板と、それぞれの前記基板
において少なくとも１つの前記導電性ルーティングとで形成されており、前記導電性ルー
ティングの間の接続は前記テキスタイル垂直相互接続アクセス（ＶＩＡ）の手段によって
達成されることを特徴とする請求項１３に記載のテキスタイル周辺要素。
【請求項１５】
　前記基板または導電層の部分は、少なくとも１つの分離層によって分離されていること
を特徴とする請求項１３または１４に記載のテキスタイル周辺要素。
【請求項１６】
　少なくとも１つのテキスタイル、電気または光周辺要素のうちの１つは、中央処理ユニ
ット（ＣＰＵ）を含むことを特徴とする請求項１３に記載のテキスタイル周辺要素。
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